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[Table_Summary] 
投资要点： 

  AI PC 是什么：从视频会议、智能助手开始，成长为个人 AI 助理。联想与 IDC

将 AI PC 的发展过程分为“AI Ready”与“AI On”两大阶段，以成熟 AI PC 产

品的问世作为划分节点。我们梳理了目前市面上各大品牌 AI PC 产品主要的 AI 功

能，AI PC 眼前最广泛的赋能，为智能助手以及智能会议功能。但作为 AI 应用浪

潮普惠化的果实，这显然只是 AI PC 故事的起点，在联想与 IDC 的定义中，AI 

PC 是具备自然语言交互的个人智能体、内嵌个人大模型、标配本地混合 AI 算

力、开放的 AI 应用生态、设备级个人数据和隐私安全保护五大特征的个人 AI 助

理。未来的 AI PC，将成为真正能通过自然语言与用户交互，并提供个性化 AI 服

务的个人智能体，将有望极大地普惠 AI 服务并解放数字生产力。“头脑”先行，

PC 处理器硬件已经率先为 AI Ready 踏出了第一步，英特尔、AMD、高通于

23Q4 密集发布了集成有 NPU 的 AI PC 处理器系列。继处理器之后，在整机厂

商、软件生态共建者的参与下，新一代更成熟的 AI PC 产品已呼之欲出。 

 AI PC 大事记：AI On 蝶变时刻即将开启，叠加换机周期加速渗透 PC 市场。

2023 年年底是 AI PC 成果孵化井喷的时段，AMD、高通、英特尔先后在 2 个月

内发布了全新的 AI PC 处理器系列，几乎是同时，搭载全新 AI PC 处理器的第一

代 AI PC 产品亦问世。2024 年将成为 AI PC 量变的关键节点，据 IDC 预测，今

年 AI PC 在中国的渗透率将从 2023 年的 8.1%上升到 54.7%，并将有望带来 AI 

PC 的“质变”，即 AI PC 成熟产品的出现和“AI On”时代的到来。从换机周期

角度来看，据 IDC 统计，24Q1 全球 PC 销量在连续 8 个季度同比下降后终于出

现回升，其中联想出货量同比增长 7.8%，初步释放了 PC 市场的回暖信号。叠加

AI PC 在需求端创造的创新需求，AI PC 有望在换机潮中加速渗透 PC 市场。 

 AI PC 产业链：整机环节直接受益，散热/零部件/IC 等上游面临新增量。我们梳

理了市面上各品牌 AI PC 的主要配置，AI PC 普遍定价在 5 千元以上，硬件配置

具有随 AI 升级趋势。处理器端，英特尔酷睿 Ultra 系列成为主流；在机身材质方

面，部分高端机型采用了镁合金/碳纤维等新型复合材料；在存储方面，AI PC 普

遍采用了至少 16G 内存+512G 硬盘的配置；在显示端，高端机型更多地采用了

OLED 显示。AI 赋能 PC 带来的升级趋势为上游（1）整机 ODM；（2）散热；

（3）零部件；（4）国产 IC 都带来了增量机会：整机有望受益于 AI PC 为 PC 整

体需求创造的增量；散热组件则受益于 AI PC 高性能处理器带来的散热需求；高

端 PC 对高强度、轻量化机身的设计提振了对镁铝合金、碳纤维等材料的使用需

求；从中央处理器到周边的 EC 等国产化率极低的 PC 芯片更是为国产 IC 厂商创

造了广大的突破空间。 

 投资建议：AI PC 叠加换机需求有望拉动上游产业链量价齐升，建议关注 PC 上

游产业相关标的：1）整机及 ODM：联想集团、闻泰科技、华勤技术、亿道信

息；2）零部件：光大同创、春秋电子、翰博高新、莱宝高科、汇创达；3）散

热：思泉新材、飞荣达、中石科技；4）IC 设计：芯海科技、龙芯中科。 

 风险提示： PC 需求不及预期，产品升级进程不及预期，技术路径变更风险。 
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1. AI PC 是什么：从视频会议、智能助手开始，成长为个
人 AI 助理 

1.1. AI PC 的眼前：从视频会议、智能助手开始，衍生 AI 赋能下 PC 的

无限可能 

从视频会议和智能助手开始，AI 迈开赋能 PC 作为生产力工具的第一步。 

智能助手：Copilot 键标志 30 年来 Windows PC 首次重大变革，一键直达
的大模型。2024 年 1 月，微软官宣 Copilot 键，Copilot 位于键盘上的空格键右
侧，与 Win 键相对，按下该键即可快速启动内置 AI 助手——Windows Copilot。
Windows Copilot 基于 GPT-4 Turbo，可胜任如文档编辑、数据分析、日程安排
等工作，从而提高用户的工作效率和生活品质：如在提高生产力方面，Copilot

在分析 excel 数据、撰写分析报告、制作 ppt、写作邮件等方面都具有出色的表
现。目前，联想、惠普、戴尔的部分机型键盘均装载了 Copilot 键。 

视频会议：AI 降噪、AI 视频功能成标配，视频会议成为 AI 赋能的先锋站。
联想、惠普、戴尔、华硕、华为等品牌的电脑均具备 AI 降噪或 AI 视频会议等功
能，主打在视频会议场景使用的 AI 降噪和 AI 视频（如美颜、眼神矫正、背景虚
化等）功能正在逐渐成为标配。AI PC 处理器所集成的 NPU 适宜实现眼神矫正、
画面超分或语音降噪等功能。 

表 1：各品牌已上市型号 AI PC 产品页展示的 AI 功能 

品牌 型号 AI 功能 

联想 

Thinkbook16+ AI 降噪、AI 视频会议 

小新 Pro 16 2024 AI 美颜降噪 

ThinkPad X1 Carbon AI AI 智能会议、AI 自动纪要 

惠普 星 Book Pro 14 AI 语音助手 

戴尔 灵越 13 Pro AI 降噪、AI 视频会议 

华硕 
华硕无畏 Pro15 2024 AI 软件工具推介、AI 视频、AI 降噪 

a 豆 14 Air AI 语音助手、AI 视频会议 

华为 MateBook X Pro2024 AI 概要、AI 纪要、AI 字幕、AI 视频 

荣耀 MagicBook Pro 16 AI 助手、AI 超级工作台 

微软 Surface Pro 10 Copilot 一键呼出、AI 视频 

三星 Galaxy Book 4 Pro AI 视频 

小米 Redmi Book Pro 16 AI 降噪、字幕转录、WPS AI 智能输出 

资料来源：联想、惠普、戴尔、华硕、华为等官方商城，德邦研究所 

 

图 1：微软 Surface Pro 10 的 Copilot 一键呼出  图 2：联想 ThinkPad X1 Carbon AI 的智能会议功能 

 

 

 

资料来源：微软官网，德邦研究所  资料来源：联想官方商城，德邦研究所 
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1.2. AI PC 的未来定义：个人 AI 助理 

AI PC 的理想形态，将是可以通过自然语言交互，内嵌个人大模型，标配本
地混合 AI 算力（NPU+CPU+GPU）的个人 AI 助理。在微软和联想对 AI PC 的
定义中，大模型和 NPU 都成为了关键词。 

微软和英特尔的定义：2024 年 3 月 27 日，英特尔开发者活动中，英特尔介
绍了其与微软此前联合定义的 AI PC 标准——AI PC 将必须满足三大条件：（1）
配备 NPU、CPU 和 GPU；（2）设备支持微软 Copilot；（3）键盘上配有 Copilot

物理按键。 

联想和 IDC 的定义：在 2023 年 12 月 7 日，首届 AI PC 产业创新论坛上，
联想集团联合 IDC 共同发布了业界首份《AI PC 产业(中国)白皮书》，其中提出了
AI PC 的五大核心特征： 

（1） 自然语言交互的个人智能体：AI PC 将提供多模态自然语言交互 UI，
有望成为 PC 的第一交互入口。个人智能体基于内嵌于终端的本地大
模型打造，能实现智能感知和主动服务，从而提升终端易用性。 

（2） 内嵌个人大模型：AI PC 采用以模型本地化推理为主，边缘与云为辅
的混合大模型方案，带来成本、能耗、隐私和个性化等方面综合优
势。个性化本地知识库，通过向量数据检索，匹配并强化用户提示
词以帮助模型准确了解用户意图，提供个性化、高精准度的反馈。 

（3） 标配本地混合 AI 算力：终端异构混合（CPU+NPU+GPU）算力是
AI 规模化落地必要要求，异构的混合 AI 算力可以承载越来越大的 AI

模型，执行更复杂的任务。 

（4） 开放的 AI 应用生态：AI 原生应用、AI 赋能应用及公共大模型都能够
被智能体调度，完成智能分配任务。深度适配 AI PC 的混合算力平
台，实现整体性能和能耗优化。AI 应用商店汇集基于不同大模型的
应用，有机会为行业带来新商业合作和分成模式。 

（5） 设备级个人数据和隐私安全保护：个人本地知识库提供本地化的个
人数据安全域，在用户授权下，支持读取云端私域数据。本地推理
机制实现本地闭环完成隐私问题推理，避免敏感信息上传远端服务
器。安全芯片保护和严格的个人数据加密/脱敏传输标准保险。 

图 3：联想定义的 AI PC 核心特征 

 
资料来源：联想中国微信公众号，德邦研究所 

4 月 18 日，联想发布了具有本地知识学习处理能力的“联想小天”，再次丰
满了 AI PC 作为个人 AI 助理的产品形态。4 月 18 日，在联想创新科技大会上，
联想正式发布个人智能体“联想小天”，以及内置“联想小天”的系列 AI PC 新
产品。“联想小天”具有四项核心功能点：（1）拥有本地知识库；（2）本地知识
总结生成：基于个人指定文档的“总结/归纳”功能，并可自动匹配输出语言；
（3）数据安全保护：联想小天提供了芯片级的安全方案，并结合联想账号的管
理系统，保证你的知识库只能被本地大模型调用。（4）自然交互的 AI 生态：可
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以通过手写识别、语音识别实现自然交互，形成具备个人风格的图片、内容等。
如 AI PPT 功能，“联想小天”可以根据客户给出的主题或文档，撰写一份 PPT

大纲，并根据用户选择的模板，将修改完成的大纲转换为 PPT，用时不超过一分
钟。 

图 4：联想 AI PC 的 AI PPT 功能展示 

 
资料来源：第一财经微信公众号，德邦研究所 

1.3. AI PC 的硬件之基：端侧 NPU+CPU+GPU 三重异构算力，助力更加

触手可及的 AI 体验 

个性化+安全+经济三重考虑成就 AI PC 端侧算力，NPU+CPU+GPU 异构处
理器助力端侧算力规模化落地。AI PC 对于大模型本地化的需求意味着算力不能
仅分布在云端，同时，云端算力或并不能满足日益增长的大模型推理需求。在安
全性+个性化+经济性三重考虑之下，AI PC 必须具备端侧算力。在 AI 芯片的选
择方面，CPU 擅长顺序控制和即时性，GPU 适合并行数据流处理，NPU 则擅长
标量、向量和张量数学运算，且具备功耗较低的优点，可用于核心 AI 工作负载，
NPU+CPU+GPU 的异构计算能够实现最佳应用性能、能效和电池续航，赋能全
新增强的生成式 AI 体验。 

表 2：各类型 AI 芯片对比 

类型 CPU GPU NPU FPGA 

定制化程度 通用型 通用型 定制化 半定制化 

功耗 中 高 低 低 

成本 高 高 低 中 

算力 低 中 高 高 

资料来源：中国电子报微信公众号，德邦研究所 
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图 5：英特尔对于 CPU、NPU、GPU 的定位  图 6：AMD 锐龙 8040 系列处理器 

 

 

 

资料来源：英特尔，电子工程专辑微信公众号，德邦研究所  资料来源：AMD，中国电子报微信公众号，德邦研究所 

2023Q4 集中发力，英特尔、AMD、高通各显神通。英特尔、AMD、高通
三大处理器厂商均推出了集成 NPU 的 AI PC 处理器产品：英特尔酷睿 Ultra 系
列，AMD 锐龙 7000 及 8000 系列，以及高通骁龙 X Elite 系列产品。在 NPU 方
面，英特尔酷睿 Ultra 的 NPU 为 Intel AI Boost，AMD 锐龙 7000&8000 系列的
AI 引擎为 AMD Ryzen AI，高通骁龙 X  Elite 的 AI 引擎为 Hexagon NPU。其中，
高通为唯一的 ARM 架构 AI PC 处理器。2023 年 Q4 为 AI PC 处理器密集发布的
时刻，高通骁龙 X Elite，AMD 8040 系列和英特尔 Ultra 系列先后发布，为其后
搭载最新处理器的 AI PC 产品先后登场埋下了伏笔。 

表 3：英特尔、高通、AMD AI PC 处理器部分参数 

品牌 型号 发布时间 GPU CPU 核心数 CPU 最大主频 NPU 功耗 架构 

英特尔 

酷睿 Ultra 9 系列 2023 年 12 月 Intel Arc graphics 16 5.1 GHz Intel AI Boost 45W X86 

酷睿 Ultra 7 系列 2023 年 12 月 
Intel Arc graphics 

/Intel Graphics 
16/14/13 5/4.8/4.9 Ghz Intel AI Boost 9/15/28W X86 

酷睿 Ultra 5 系列 2023 年 12 月 
Intel Arc graphics 

/Intel Graphics 
12/14 

4.6/4.5/4.4/4.3 
GHz 

Intel AI Boost 9/15/28W X86 

高通 骁龙 X Elite 2023 年 10 月 Qualcomm Adreno GPU 12 3.8GHz Hexagon NPU 
 

ARM 

AMD 

锐龙 9 7940HS 2023 年 4 月 AMD Radeon 780M 8 5.2GHz AMD Ryzen AI 35-54W X86 

锐龙 7 7840HS 2023 年 4 月 AMD Radeon 780M 8 5.1GHz AMD Ryzen AI 35-54W X86 

锐龙 5 7640HS 2023 年 5 月 AMD Radeon 760M 6 5.0GHz AMD Ryzen AI 35-54W X86 

锐龙 7 7840U 2023 年 5 月 AMD Radeon 780M 8 5.1GHz AMD Ryzen AI 28W X86 

锐龙 5 7640U 2023 年 5 月 AMD Radeon 760M 6 4.9GHz AMD Ryzen AI 28W X86 

锐龙 9 8945HS 2023 年 12 月 AMD Radeon 780M 8 5.2GHz AMD Ryzen AI 35-54W X86 

锐龙 7 8845HS 2023 年 12 月 AMD Radeon 780M 8 5.1GHz AMD Ryzen AI 35-54W X86 

锐龙 7 8840HS 2023 年 12 月 AMD Radeon 780M 8 5.1GHz AMD Ryzen AI 20-30W X86 

锐龙 7 8840U 2023 年 12 月 AMD Radeon 780M 8 5.1GHz AMD Ryzen AI 15-30W X86 

锐龙 5 8645HS 2023 年 12 月 AMD Radeon 760M 6 5.0GHz AMD Ryzen AI 35-54W X86 

锐龙 5 8640HS 2023 年 12 月 AMD Radeon 760M 6 4.9GHz AMD Ryzen AI 20-30W X86 

锐龙 5 8640U 2023 年 12 月 AMD Radeon 760M 6 4.9GHz AMD Ryzen AI 15-30W X86 

资料来源：英特尔、高通、AMD 官网，德邦研究所 

2. AI PC 大事记：AI On 蝶变时刻即将开启，叠加换机周
期加速渗透 PC 市场  

2.1. 24 年迎来密集催化期，AI On 时代开启即在眼前 

23Q4 处理器与 AI PC 产品密集发布，24 年或为 AI PC 元年。在处理器中
集成 AI 运算单元的趋势早在 2019 年便初现端倪；2022 年 11 月 30 日,ChatGPT

的发布则是完全将 AI 应用提入了快车道，AI PC 的出现成为 AI 应用普惠化的果
实之一。23Q4，高通骁龙 X Elite、苹果 M3、锐龙 8040 系列和英特尔酷睿
Ultra 系列 AI PC 新款处理器在短短的两个月间密集发布，搭载全新处理器的 AI 
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PC 产品随即问世。根据联想和 IDC 的《AI PC 产业（中国）白皮书》中对 AI 

PC 发展的定义，AI PC 的发展分为 AI Ready 和 AI On 两个阶段： 

AI Ready：基本具备了对 AI 任务更具体针对性的本地混合 AI 算力，能够为
AI PC 的软件及服务创新提供基本保障。 

AI On：具有完整的 AI PC 核心特征，并且在核心场景提供划时代的 AI 创新
体验，成为每一个的个人 AI 助理。 

随着 23 年底第一批搭载全新 AI PC 处理器的 AI PC 产品上市，AI Ready

时代已经开启，随着软硬件的快速更新迭代，2024 年真正成熟的 AI PC 产品有
望问世，开启 AI PC 的 AI On 时代。 

图 7：AI PC 大事记 

 

资料来源：IT 之家、一起联想微信公众号、AMD 官网等，德邦研究所整理 

2.2. 换机周期叠加 AI PC 创新，PC 需求或迎来春天 

24Q1 全球 PC 出货回暖，换机契机下 AI PC 有望进入加速渗透通道。疫情
期间居家办公需求带来了 2020 年换机热潮，笔记本换机周期规律作用下，2024

年有望迎来换机契机。据 IDC 数据，经历了至 2023Q4 连续 8 个季度的同比下
滑后，PC 出货量于 2024Q1 终于迎来同比增长至 5980 万台，释放了 PC 出货量
或触底回升的信号。2024Q1 全球 PC 出货量恢复至疫情前水平，与 2019Q1 的
6050 万台持平；其中联想夺得 2024 年第一季度出货量冠军，出货量 1370 万台，
市场份额 23.0%。据 Canalys 统计，笔记本的出货增量额外明显，同比增长达
4.2%，而台式机的出货量则相对稳定，下降 0.4%，Canalys 预计受益于
Windows 11 的更新和 AI PC 的发展，PC 市场将在 2024 年全年加速增长。2024

年更多 AI PC 产品有望上市，从而开启 AI PC 元年，AI PC 有望进入加速渗透通
道。  



                                                                                                                                  行业专题  电子 
 

 
 

                                                                                                       9 / 15                           请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 

图 8：2018 至今全球及部分品牌 PC 出货量（单位：千台） 

 
资料来源：同花顺 iFind，德邦研究所 

2.3. 量价：AI PC 带动整机配置齐升级，有望快速渗透撬动千亿市场 

AI PC 定位偏向中高端，有望带动存储、机身、屏幕等环节全面升级。据我
们对市面上 AI PC 机型的整理，AI PC 价格普遍在 5000 元以上，部分商务本定
价可高达万元以上。在硬件配置方面，一方面为了配合 AI PC 的高性能表现，另
外一方面由于产品定位的差异，AI PC 产品具有高端化趋势。（1）处理器：从搭
载机型来看，酷睿 Ultra 系列处理器为目前最主流的 AI PC 处理器。（2）机身材
料：镁合金、碳纤维等轻量化材料在高端机型上得到了应用，如 ThinkPad X1 

Carbon 使用了碳纤维和镁合金，华为 MateBook X Pro2024 则使用了镁合金。
（3）屏幕：OLED 屏幕在 AI PC 中得到了广泛的使用，如华硕多个 AI PC 机型
均采用了 OLED 屏，万元及以上价位机型亦大多选用了 OLED 屏。（4）存储：
AI PC 大多内存在 16GB 以上，配合 512G 以上的固态硬盘。 

2024 年 AI PC 有望迎来加速渗透，量价齐升撬动千亿市场。全球层面，据
Canalys 预测，2024 年全球 PC 出货量有望同比增长 8%至 2.67 亿台，其中 AI 

PC 占比达 19%，出货量超 5000 万台，到 2027 年 60%的 PC 将具备 AI 功能。
根据 IDC 报告数据，2023 年中国 PC 市场中 AI PC 渗透率约为 8.1%，2024 年
有望快速攀升至 54.7%，未来几年 AI PC 在新机装配中的比例将快速攀升，
2027 年有望达到 85%。定价方面，IDC 预测，随着需求增长和 AI 性能提升，未
来五年 AI PC 价格会稳步上涨，其中 AI 笔记本电脑平均单价将从 5500 上涨到
6500 元，对应的 2027 年的国内市场规模将超过千亿元。  
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图 9：中国 AI PC 渗透率预测 

 
资料来源：搜狐科技微信公众号，IDC，德邦研究所 

 

表 4：各品牌 AI PC 产品具体参数 

品牌 上市时间 电脑型号 处理器 电池容量 参考价格 内存容量 固态硬盘 屏幕类型 机身材质 

联想 

2024 年 1 月 18 日 Thinkbook16+ core ultra 5 85WH 5499-8999 元 
16GB、
32G8 

512G、1TB IPS 
金属+复合材

质 

2024 年 1 月 18 日 Thinkbook16+ core ultra 7 85WH 5999-6969 元 
16GB、
32G8 

512G、1TB IPS 
金属+复合材

质 

2024 年 3 月 8 日 小新 Pro 16 2024 core ultra 9 84WH 7499 元 32GB 1TB LCD 金属 

2024 年 1 月 17 日 小新 Pro 16 2024 core ultra 7 84WH 6499 元 32GB 1TB LCD 金属 

2023 年 12 月 15

日 
小新 Pro 16 2024 core ultra 5 84WH 6599 元 

16GB、
32G8 

1TB LCD 金属 

2024 年 2 月 21 日 小新 Pro 16 2024 锐龙 7 8845H 84WH 5399-6298 元 
16GB、
32G8 

1TB、2TB LCD 金属 

2023 年 12 月 15

日 

ThinkPad X1 
Carbon AI 

core ultra 7 57WH 15999-17999 元 32GB 1TB、2TB OLED 含碳纤维 

2024 年 2 月 26 日 
Thinkbook14+锐龙

版 
锐龙 7 8845H 85WH 4999-5799 元 

16GB、
32G8 

1TB LED 
金属+复合材

质 

2024 年 2 月 26 日 
Thinkbook16+锐龙

版 
锐龙 7 8845H 85WH 5399-5799 元 

16GB、
32G8 

1TB LED 
金属+复合材

质 

待上市 
LENOVO 

4810UV0100 
骁龙 X Elite 

      

惠普 
2024 年 1 月 26 日 星 Book Pro 14 core ultra 5 68WH 5499-6299 元 

16GB、
32G8 

1Tb OLED 金属 

2024 年 1 月 26 日 星 Book Pro 14 core ultra 7 68WH 6999-7099 元 32GB 1Tb OLED 金属 

戴尔 
2023 年 12 月 16

日 
灵越 13 pro core ultra 5/7 54WH 6498-7398 元 16GB 1TB IPS 

金属+复合材

质 

华硕 

2024 年 1 月 29 日 
华硕无畏 Pro15 

2024 
core ultra 5 75WH 5999 元 32GB 1TB OLED 金属 

2024 年 1 月 29 日 
华硕无畏 Pro15 

2024 
core ultra 7 75WH 6999 元 32GB 1TB OLED 金属 

2024 年 1 月 29 日 
华硕无畏 Pro15 

2024 
core ultra 9 75WH 8999 元 16GB 1TB OLED 

金属+复合材

质 

2024 年 2 月 19 日 a 豆 14 Air 锐龙 7 8845H 75WH 5499-5699 元 32GB 1TB OLED 金属 

2024 年 1 月 9 日 ROG 幻 14 Air 锐龙 9 8945HS 73WH 12999 元 16GB 1TB OLED 金属 

2023 年 12 月 15

日 
灵耀 14 2024 core ultra 7/9 75WH 6999-7999 元 32GB 1TB OLED 金属 

宏碁 2024 年 2 月 28 日 非凡 go core ultra 5/7 65WH 4999-6299 元 
16GB、
32G8 

1TB OLED 金属 

华为 2024 年 4 月 18 日 
MateBook X 

Pro2024 
core ultra7/9 70Wh 10999-14999 元 

16GB、
32GB 

1TB、2TB OLED 
金属+复合材

质 

荣耀 

2024 年 3 月 18 日 MagicBook Pro 16 core ultra 5 75WH 6199-6299 元 16、24GB 1TB IPS 
金属+复合材

质 

2024 年 3 月 18 日 MagicBook Pro 16 core ultra 7 75WH 9999 元 32GB 1TB IPS 
金属+复合材

质 

微软 2024 年 3 月 22 日 Surface Pro 10 core ultra 5/7 
 

9888-22888 元 8GB-64GB 256GB-1TB OLED 金属 
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2024 年 3 月 22 日 Surface Laptop 6 core ultra 5/7 
 

12288-21088 元 
16GB、
32GB 

256GB-1TB LCD 金属 

三星 

2024 年 1 月 18 日 Galaxy Book 4 Pro core ultra 5/7 76WH 11980-15680 港币 
16GB、
32GB 

512G、1TB OLED 金属 

待上市 Galaxy Book 4 Edge 骁龙 X Elite 
 

1800 欧元 16GB 512GB 
  

2024 年 1 月 18 日 Galaxy Book 4 Ultra core ultra 9 76WH 21980-24980 港元 
32GB、
64GB 

1TB、2TB OLED 
 

小米 2024 年 2 月 22 日 Redmi Book Pro 16 core ultra 5/7 99WH 5999-6999 元 32GB 1TB LCD 金属 

LG 2204 年 1 月 29 日 LGgram Pro 2024 core ultra 5/7 77WH 10999-13299 元 
16GB、
32G8 

512GB、
1TB 

IPS 金属 

微星 

2023 年 12 月 14

日 
尊爵 16 AI Evo core ultra 7 99.9WH 10999 元 32GB 1TB IPS 

金属+复合材

质 

2023 年 12 月 14

日 

绝影 16 AI Studio 

Evo 
core ultra 7/9 99.9WH 16999-29999 元 32GB 1TB、2TB IPS 

金属+复合材

质 

2023 年 12 月 14

日 
尊爵 13 AI Evo core ultra 7 75WH 10499 元 32GB 1TB IPS 

金属+复合材

质 

资料来源：联想、惠普、戴尔、华硕等官方商城，IT 之家，德邦研究所 

注：价格为截至 2024 年 4 月 15 日各品牌官方商城售价，仅供参考。 

3. AI PC 产业链：整机环节直接受益，散热/零部件/IC 等
上游面临新增量 

3.1. 整机代工：AI PC 换机潮的优先受益环节 

整机代工为 PC 的直接受益环节，华勤/闻泰/亿道信息等公司各有布局。AI 

PC 从供给端拉动了 PC 整体需求，PC 整机代工环节相关公司有望直接受益。国
内 PC 整机代工公司华勤技术和闻泰科技都表示已经实现 AI PC 量产。2022 年、
2023 年上半年，笔记本电脑相关收入分别占华勤技术营收的 25%、30%。消费
类电脑则分别占亿道信息 2022 年、2023 年上半年总收入的 54%、70%。亿道
信息出席了 2024 年 3 月 21 日在召开的 AMD AI PC 创新峰会，公司的 AI PC 则
在研发进程中。 

表 5：整机代工环节相关公司进展 

公司 供应产品 

PC（不含平板）相关收入及占比 

（亿元，%） 相关进展 

22 23H1 

华勤技术 笔记本电脑 234.42 25% 119.69 30% 
公司已量产 AI PC 产品并导入多个客户，参与荣耀 AI PC 产品的研发设

计制造 

闻泰科技 笔记本电脑 / / / / 
公司认为 AI PC 对结构件、存储器提出了更高的要求，公司已接到 AI 

PC 项目并实现量产 

亿道信息 消费类电脑 14.77 54% 8.28 70% 
公司出席了 2024 年 3 月 21 日在北京召开的 AMD AI PC 创新峰会，AI 

PC 项目在研发中 

资料来源：同花顺 iFind，各公司公告及投资者问答，德邦研究所 

3.2. 散热：AI PC 性能稳定释放的保障 

散热是 AI PC 性能释放的保障，散热对 PC 性能的稳定性及可靠性起到直接
决定性的作用。据高导热材料微信公众号梳理，通常 PC 散热由多个散热部件组
成，包含散热硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、散热鳍片、石墨等，每个零
部件承担不同的功能。 

（1）散热硅脂：有优异的导热性和电绝缘性，填充在 CPU/GPU 与热管之
间，当前由海外龙头垄断，国产替代方兴未艾，此外 AI PC 或将加速价值量更高
的液态金属替代传统硅脂。 

（2）热管：一般由纯铜打造，呈现扁平状且内部中空，填充有冷凝液，承
担将硅脂传导来的热量转移至另一端风扇侧的功能，AI PC 或将需要散热铜管数
量增加，或切换至价值量更高的均热板方案。 

（3）石墨：具有独特的晶体结构，能够实现较强的平面导热能力。未来随
着 AI PC 在 PC 行业中渗透率逐步提升，AI PC 的高功耗以及对轻薄的追求，或
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将推动石墨散热片在 PC 加速布局。 

以惠普 AI PC 星 Bool Pro14 2024 拆机为例，为保证 AI 工作效率，散热成
为功能设计的要点。背面直触处理器核心的部分以及散热鳍片均采用铜合金材质，
通过热管形状、材料、散热扇等设计，多重保障处理器在高负载工作时，将热量
高效传导出机身外，确保处理工作与 AI 任务时，效率始终如一。 

图 10：惠普 AI PC 星 Book Pro 142024 双风扇设计  图 11：惠普 AI PC 星 Book Pro 142024 热管 

 

 

 

资料来源：惠普官方商城微信公众号，德邦研究所  资料来源：惠普官方商城微信公众号，德邦研究所 

AI PC 对于散热的升级需求已成为国内散热厂商的共识。AI PC 本地化模型
的运行需要更大的算力密度，更高的算力带来大功耗问题，需要更优质的散热解
决方案： 

思泉新材：公司目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均
热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的导热材料产品，可以针
对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案，是行业内为数不多的能
够提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商。 

飞荣达：AI PC 是 PC 未来重要的发展趋势，将会对散热及电磁屏蔽解决方
案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，给终端带来新的机遇。 

中石科技：目前公司热管理解决方案及相关产品（高导热石墨膜、TIM 材料、
高效散热模组等）可应用于消费电子领域（手机、PC、可穿戴设备等）。 

3.3. 零部件：AI PC 轻量化需求创造增量  

机身材料：镁铝合金、碳纤维等轻量化材料实现更轻便的机身和更优的散热
性能。（1）碳纤维：碳纤维是一种含碳量超过 95%以上的高强度、高模量纤维
的新型纤维材料，强度是钢铁的 5 倍，同时兼备纺织纤维的柔软可加工性，具备
重量轻、强度高、耐腐蚀的优点，同时价格也较为昂贵。（2）镁铝合金：由 90%

的镁、9%的铝以及 1%的锌组成，具备散热性好、质量轻、抗压性强等特性，是
密度最小的工程金属。部分高端 AI PC 为了实现更轻量化，便宜携带的机身，以
及更好的散热性能，选用了碳纤维、镁铝合金等材料作为笔记本机身材料，如
ThinkPad X1 Carbon 使用了碳纤维和镁合金，华为 MateBook X Pro2024 则使
用了镁合金。  
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图 12：联想 ThinkPad 使用了碳纤维材料 

 
资料来源：联想知行汇，德邦研究所 

光大同创：AI PC 的发展会对个人电脑的软硬件都提出更高的要求。公司目
前的碳纤维产品主要运用在个人电脑外壳，碳纤维是一种高性能材料，能够满足
减重和高强度的双重要求。公司也是联想集团的供应商，对联想的笔记本电脑、
台式机、手机、服务器等多产品领域提供防护性及功能性产品。 

春秋电子：公司客户包括联想、三星电子、惠普、戴尔等，公司在镁铝合金
方面具有技术积累，2022 年上半年，仅镁铝合金的应用就形成了近 3000 万元的
利润。 

3.4. IC：AI PC 芯片国产厂商自主可控不断进取 

从中央处理器到 EC 芯片，PC 芯片亟待国产突破。PC 处理器的发展对 AI 

PC 的迭代进步起到了奠基性的作用，其重要性已不言而喻，英特尔、AMD 等巨
头基本垄断了整个市场，国产自主可控的处理器方案亟待突破。此外，EC（嵌
入式控制器）等周边芯片主要为新唐、联阳（ITE）、microchip、ENE 等美国和
中国台湾的企业所主导。EC 芯片提供开关机管理、低功耗管理、输入设备管理
等功能，并在电脑关机后继续工作，是每一台电脑必备的芯片。在 PC IC 领域，
国产厂商仍然大有可为。 

龙芯中科：国产 CPU 芯希望，吹响 CPU 指令集自主可控号角。公司的国
产 PC 处理器 3A6000 已经在去年 11 月发布，产品性能和 Intel 酷睿 10 代的 4

核产品相当。在 2023 龙芯产品发布暨用户大会上，华硕电脑开放平台中国区总
经理俞元麟宣布，推出支持龙芯 3A6000 处理器的消费级主板。今年流片的
2K3000 是一颗面向终端的产品，将集成自研图形处理器核 LG200，可提供一定
的 AI 加速计算能力。 

芯海科技：EC 芯片突破海外供应商垄断，已供入荣耀 AI PC。每台笔记本
电脑都需要一颗 EC 芯片。荣耀首款 AI PC MagicBook Pro 16 已于 2024 年 4 月
11 日发布，该产品搭载了芯海科技高性能的 EC 芯片，公司 PC 相关产品目前均
已与国内主流笔记本厂家都建立了联系。公司第一代 EC 芯片已经在计算机头部
客户端实现大规模量产，第二代 EC 芯片顺利通过英特尔 PCL 认证，开始导入
国内龙头企业进行验证。 

4. 风险提示 

PC 需求不及预期：若 PC 整体需求不能回暖，AI PC 带来的创新增量或不
得以充分释放；消费者对 AI PC 的接受度或仍然有待提高。 
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产品升级进程不及预期：若 AI PC 产品代际差异较小，没有产品体验的实质
性提高，或整体行业的 AI PC 产品推出过程缓慢，或意味着 AI PC 产品创新力不
足，或研发层面难题较多。 

技术路线变更风险：AI PC 作为创新产品，其硬件配置和软件与生态开发的
技术路线尚未在行业内完全统一，存在既有的技术路线被颠覆的可能性。                                                                                                             
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